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蓝牙PCB Layout注意事项：
1、蓝牙芯片尽量独立放置，远离主控，喇叭，升压和其它IC
2、蓝牙天线尽量放置于板子的边缘，天线处不要走任何信号线，也不要做铺地处理
3、天线的形状必须采用我公司推荐的天线，铺地处理必须在推荐天线黄线外,安全间距最小为0.4MM
4、蓝牙芯片正下方，最好少走线，铺地多一点。
5、26M晶振必须使用我司推荐的晶振，晶振下面不许有任何走线，必须是完整的地
6、供给蓝牙的32K_XO信号线，必须做包地处理，不要和26M有任何平行走线

备注：
硬开关机方案时，+3.3V和VDD33可短接到一起，C104为NC
软开关机方案时，+3.3V和VDD33需分开，C104为105
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备注：蓝牙供电选择
1、硬开关机方案时，ADKEY可任意接+3.3V或VDD33
2、软开关机方式时，ADKEY做唤醒使用时，必须接VDD33

备注：AC4101_48PIN可支持无屏，点阵屏，7脚数码管等方案
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不同型号晶振匹配电容大小：
                            C210       C106      C107
26M_9.3pF：       15P         12P        12P
26M_9pF：          10P         10P        12P

备注：
1、C210必须贴近主控放置
2、供给蓝牙的26M走线必须严格用GND包裹

26M晶振必须贴近主控芯片放置
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